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二、说明、目录、图表目录
    银浆灌孔技术是采用物理的方法，贯通双面的导电线路连接。其制作技术是利用银质导电

浆料通过丝印网版的漏印，渗入预制好的孔中，然后利用毛细管原理及抽真空的作用渗透到

孔径内，使孔内注满银、碳质、铜质导电印料，进而形成互连导通孔。我国银胶贯孔电路板

生产工艺虽然发展时间较长，但国内大规模使用银胶贯孔生产电路板并不成熟，企业规模不

大，占比PCB行业份额较小，2015年市场规模预计在21亿元左右。目前国内银胶贯孔电路板与

铜浆贯孔电路板生产规模逐渐分化，铜浆贯孔板比例有所提高，预计2016年铜浆贯孔板达到

银胶贯孔的2被左右。目前银胶贯孔电路板市场仍然较大，对其他PCB板市场产品替代率较高

，银胶贯孔将渗透双面PTH12-15%的产品市场，而铜胶贯孔将可取代双面PTH25%的领域。若

使用铜胶将可以相对于传统PTH产品降低15%成本，因此，未来重点研发铜胶贯孔板成为一

大方向。 
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